ZAPRAWA KLEJOWA DO
STYROPIANU KS.SDB

Wyréb zgodny z
PN-EN: 13499;2005

ZASTOSOWANIE | Zaprawa klejowa CEMIX KS.SDB jest przeznaczona do przyklejania piyt
styropianowych w systemie ociepleniowym CEMIX SYSTEM.
Klej KS-SDB nadaje sie rowniez do styropianu grafitowego

WLASCIWOSCI | KS. SDB jest fabrycznie przygotowana sucha mieszanka cementu, polimeru, kruszyw
kwarcowych oraz dodatkéw uszlachetniajacych, poprawiajacych wiasciwosci aplikacyjne
kleju oraz zwiekszajacych jego przyczepnos¢ do podtoza i ptyt styropianowych
PRZYGOTOWANIE | Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste (bez kurzu, pytu, smaréw i
PODLOZA olejow),pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy klejowej.
SPOSOB UZYCIA |Przygotowanie zaprawy: KS. SDB nalezy przygotowa¢ wg proporcji: 23% wody DO

ZAPRAWY suchej mieszanki. Do odmierzonej ilosci wody wsypac¢ suchg mieszanke i
wymiesza¢ mechanicznie przy uzyciu mieszadta lub w betoniarce do momentu uzyskania
jednorodnej konsystencji. Nastepnie odczeka¢ ok. 5 min. i ponownie wymieszac.
Przyklejanie plyt styropianowych: Metoda obwodowo- punktowa. Na powierzchnie
ptyty wzdhuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ pasmo zaprawy o szeroko$ci 3-5 cm i
dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o Srednicy 8-10 cm.
Powierzchnia styku zaprawy z podtozem powinna stanowi¢ min. 60%. Metoda
grzebieniowa. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na cala powierzchnie ptyty za pomoca
pacy zebatej, zeby 0k.10 x 10 mm. Metode grzebieniowa mozna stosowa¢ wylacznie na
réwnych podtozach. Zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na ptyty termoizolacyjne, nigdy na
podioze. Plyty z nalozong zaprawa klejaca nalezy przylozy¢ do podtoza i rGwnomiernie
docisngé. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ od dotu do géry poziomymi pasami. Nalezy
stosowac zasade przewigzywania ptyt styropianowych. W narozach otworéw budynku
nie mogq przebiegac szczeliny poziome i pionowe.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Uwaga: Niedopuszczalne jest przyklejanie
plyt styropianowych na same placki. Prawidlowo przyklejona ptyta styropianowa nie
powinna ,.klawiszowa¢”. W okresie wysychania zaprawy klejacej temperatura powietrza
i podtoza nie moze spadac ponizej 0 °C. Prace prowadzi¢ podczas bezdeszczowej
pogody. Kolejne etapy robét ociepleniowych (dyblowanie, nakladanie warstwy zbrojnej)
mozna rozpoczac po wyschnieciu zaprawy klejowej tj po min 24h. Niniejsze informacje
stanowiq podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
wykonawcy z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP
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PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przechowywac i przewozi¢ w suchych warunkach, w szczelnie
zamknietych workach. Produkt nalezy chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta wynosi 9 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Produkt nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

NARZEDZIA Mieszadlo, kielnia ,paca metalowa, paca zabkowa
Po skoriczonej pracy narzedzia umy¢ w wodzie
OPAKOWANIE Worek papierowy 25 kg
Paleta (48 workéw) 1200 kg
WYDAJNOSC Przyklejanie styropianu ok. 4 kg/ m? 1 worek (25 kg)/ 6,25 m?
TEMPERATURA | Temperatura powietrza: od + 5 °C do + 25 °C
PRACY Temperatura podtoza: od + 5 °C do + 25 °C

DANE TECHNICZNE

Czas zuzycia gotowej zaprawy <3

Czas otwarty <15 min

Maksymalna frakcja wypeliaczy: <0,7 mm

Dane techniczne odnoszq sie do temperatury 20 °C i wilgotnosci 65%.
Wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa produktu, znajdujg sie w Karcie Charakterystyki.
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